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摘要(译)

本发明公开了一种有机发光显示器密封盖板的蚀刻封装方法，属于有机
发光显示器的密封技术领域，包括将密封盖板放置到电路基板内，其中
电路基板包括基座，基座的上表面开设有平底容置槽一，密封盖板配合
嵌置于平底容置槽一内；用耐高温耐腐蚀胶带将密封盖板的边缘与基座
的边框之间进行密封固定，同时密封盖板上表面上的Mark点也通过耐高
温耐腐蚀胶带密封；将封装好的密封盖板送入下道蚀刻工序。本发明使
得密封盖板可以在自动流水线上进行蚀刻，保证了蚀刻精度和生产效
率，而且电路基板耐高温、耐腐蚀，使用寿命相对较长，节约了成本。
另该种方法脱膜方便，不会造成密封盖板破损。
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